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Warszawa, dnia 23.04.2025 r.  

  Nr postępowania: 138/D/1090/2025 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach uproszczonego 
postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, gdyż nie spełnia przesłanek 
wynikających z artykułu 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj.Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) do stosowania tejże ustawy na: „Wsparcie 
techniczne TECS do oprogramowania Ansys Granta EduPack ”. 

 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, działając w imieniu Zamawiającego, 
Politechniki Warszawskiej informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

 
 
                            Zatwierdzam 

           /-/ 
       DZIEKAN 

      Wydziału Inżynierii Materiałowej 
    prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska   

Nr 
oferty Dane Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] 

1.  Symkom sp. z o.o., Głogowa 24, 02-639 Warszawa, 
NIP 5213933764, Regon 389392369 

Wariant I -  83 538,00  zł 

Wariant  II -  83 538,00 zł 


